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投资者关系活动记录表 
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投资者关系活

动类别 

特定对象调研   分析师会议      媒体采访      

业绩说明会     新闻发布会      路演活动 

现场参观       其他（电话会议） 

参与单位名称

及人员姓名 
季胜投资、惠通基金、矿世家办 

时间 5 月 6 日、5 月 7 日 

地点 长沙 

上市公司接待

人员姓名 

副总经理、董事会秘书 易欣 

证券投资总监、证券事务代表 孙勇 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

1、公司产品构成及主要业务发展情况 

公司产品主要包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能

装备系列产品，广泛应用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、

轴承、半导体、新材料、粉末冶金等行业领域。 

2024 年，公司在努力提升对消费电子行业核心客户服务水平的同

时，以数控高端磨床和拉床的研发生产以及自动化行业的需求释放为

突破，把握我国制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展的市场机

遇，在产品应用拓展和新客户开发方面持续发力。公司来自汽车零部

件、航空航天、精密机械加工、半导体和新材料等高端制造领域的订

单增加，其中，公司精密复合立式磨床成功进入航空航天、轴承等领

域，进口替代优势凸显；与此同时，公司充分利用新加坡子公司平台

优势加大海外市场开发力度，已在部分国家和行业形成一定的品牌影

响力。 

2、近年来公司新产品研发情况以及技术研发创新方向？ 

高端数控磨床的研发和生产是公司技术创新和发展的重要方向。



公司已研发和生产了高精度平面磨床、复合立式磨床、导轨磨等多种

类型的高端磨床产品。其中，高精度数控复合立式磨床首批次订单客

户已成功实现销售及验收，实现高端设备进口替代的重要突破。同时

公司通过收购湖南南方机床有限公司新增了拉床系列产品，公司通过

资金、市场和品牌赋能等一系列手段进一步提高其技术创新水平，目

前公司已经生产并销售了数控螺旋立式内拉床等产品，公司将进一步

提升其技术性能并进行系列开发。 

未来，公司将一方面注重对现有产品的技术升级，以更好地满足

市场客户需求；另一方面以各级科研专项为依托，进行高精尖设备的

创新开发。 

3、公司股权激励计划的实施情况？ 

公司股权激励是进一步建立、健全长效激励机制的有效工具。公

司首期 2020 年度限制性股票激励计划已全部完成业绩考核指标并成

功实现解锁流通；目前，公司第二期股权激励计划正在实施中，公司

第二期股权激励计划授予的限制性股票总量为 364 万股，第二期股权

激励计划的首年业绩考核目标已经达成，142.8 万股已完成解禁上市。 

股权激励计划的稳步实施不仅提升了管理人员及关键岗位员工

的积极性和团队凝聚力，更增强了企业在行业内的人才吸引力，充分

彰显了公司中长期人才激励机制的效果。公司将综合考虑企业经营发

展的实际情况，充分利用资本市场优势，努力实现激励措施的常态化。 

4、公司的拉床产品及其下游应用方向有哪些？  

公司拉床产品主要为高速数控硬拉床、数控螺旋拉床、端面齿拉

床等各种系列立式拉床和卧式拉床。可加工材料包括金属材料零件，

如齿轮、叶片、涡轮盘榫槽等关键零部件，还可加工非金属材料零件，

如尼龙涂覆件、石墨件等。拉床产品的下游主要应用于汽车、航空航

天、风电、工程机械、机器人、无人机、船舶、农机等行业领域。 

5、公司 2025 年业绩预测及未来业务增长方向？ 

根据公司 2025 年财务预算报告，公司基于 2024 年财务决算情况

以及目前行业和市场实际情况与谨慎性原则，预计 2025 年公司的营



业收入同比增长 15%-30%，实现净利润预计同比增长 100%-200%。 

工业母机作为制造业的基石，对国家经济发展起着至关重要的作

用。在国内经济转型升级背景下，高端制造自主可控将是国家重要的

战略决策和长期发展方向；随着我国机床工具行业的技术进步，产品

技术水平和质量稳定性明显提升，近年来我国数控机床企业出口逐年

增长，进口替代步伐加快；同时新能源汽车、航空航天、半导体、新

材料等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的市场机

遇。2025 年，公司将通过自身技术创新和经营提升，紧紧抓住数控机

床作为工业母机和新质生产力的发展机遇，不断巩固并提升公司的核

心竞争力，在高端装备进口替代、半导体等新材料加工与海外市场开

发等方面持续发力，努力实现企业经营规模与发展质量的突破。 

附件清单 无 
 
 


